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SMD-Leiterplattensteckverbinder fir SFP und SFP+ Transceiver

lhre Vorteile

« Automatisiert verarbeitbar dank Tape-and-Reel-Verpackung

» Hohe Qualitat dank hochwertiger Materialien

* Bis zu 200 Steckzyklen dank Goldbeschichtung der Kontaktstellen
» Hochste Sicherheit dank UL 94-V0-Klassifizierung

» Reflow I6tfahig bis maximal 265 °C

» MSA konform

+ Zeitlich unbegrenzte Verarbeitung dank MSL1

Kaufmannische Daten

Artikelnummer 1334224
Verpackungseinheit 500 Stiick
Mindestbestellmenge 500 Stick
Verkaufsschlissel AE
Produktschlissel ABNJAA

GTIN 4063151633707
Gewicht pro Stiick (inklusive Verpackung) 1,188 g
Gewicht pro Stiick (exklusive Verpackung) 1,188 g
Zolltarifnummer 85366930
Ursprungsland CN
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Technische Daten

Malde
Breite 11 mm
Hohe 6,2 mm
Lange 8,85 mm

Materialangaben

Farbe des Gehauseteils schwarz

Material LCP

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 UL9%4 Vo

Material Kontaktoberflache Gold
Montage

Verarbeitungshinweise
Prozess SMD

Moisture Sensitive Level 1

Artikeleigenschaften

Produkttyp SFP-Modul
Polzahl 20

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb) -40°C...85°C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) 0°C..55°C
Umgebungstemperatur (Montage) -55°C ... 105°C
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Zeichnungen
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Classification reflow soldering profile
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Klassifikationen
ECLASS
ECLASS-13.0 27460201
ECLASS-15.0 27460201
ETIM
ETIM 10.0 EC002637
UNSPSC
UNSPSC 21.0 39121400
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Environmental product compliance

EU RoHS
Erfullt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EU REACH SVHC
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)
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PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstrale 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de

CONTACT

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

EFUP-E

Keine Gefahrstoffe liber den Grenzwerten

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
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